質問番号：　　　　　　
質問締切日：　　　　　　

質問回答書
	案件番号
	5043000125

	案件名
	サブシステム追加対応（ハード・ミドルウェア借上）


	番号
	質問事項
	回答

	１
	世界的な半導体不足、世界情勢により機器の納期が遅れる可能性がございます。その場合、納入期限がご指定の日時から遅れることになりますが、指名停止処分、賠償請求や違約金等ではなく、契約期間変更等の協議に応じていただくことは可能でしょうか。
	

	２
	詳細仕様書

　　②サーバ周辺機器・ミドルウェア

　　9 .Office Professional Plus 2021

上記に関しまして、備考欄に「※Microsoft製品の最小購入数は合計3個、要申請書。」との記載がございますので、「オープンライセンス」でのご導入を想定されていらっしゃるかと思われますが、「オープンライセンス」は昨年末で販売終了となっております。従いまして、現在のライセンス体系である「Software in CSP」での納入で差し支えございませんでしょうか。
	

	３
	詳細仕様書

④スキャナー・プリンタ

■プリンタ11.搬入費

上記に関しまして、今回プリンタは合計7台となりますが11.搬入費」の数量が「4」となっております。こちらは、A3モノクロプリンタ4台に関して何か特別な搬入方法が必要となるということになりますでしょうか。
	

	４
	機器納入に際しての作業範囲についてご教示ください。機器を1ヶ所に搬入し、空箱及び梱包材を回収するのみで宜しかったでしょうか。（組立、設置、設定作業等は不要との認識で宜しかったでしょうか）
	

	
	
	

	
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
